以下の※※※に応募区分（ポスター、口頭）をご記入ください。
【※※※】

タイトルタイトルタイトル
発表者名1、　発表者名2　
1〇〇大学 △△ 
2□□大学 ☆☆


この度はご参加申し込みならびにご発表の申し込みをありがとうございます。
ここに口頭発表もしくはポスター発表の要旨をご記入下さい。文字数は200文字以内でお願いいたします。提出形式はwordファイルのままでお願いいたします。

提出先はアライアンス運営スタッフ窓口担当　小林健太郎、武井将志
tech2023@es.hokudai.ac.jp　までお願いいたします。

